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Abstract (en)
The method involves pressing a knife edged ring (3) into a flat strip (10), where compression stress acts on the strip. State of stress in a cutting
zone is adjusted to a position oriented compressive stress during a cutting process in a direction perpendicular to a cutting direction by using a
tool element (13) e.g. differential coining stamp, acting parallel to a cutting line provided between a cutting punch (5) and a cutting plate (7) with
controlled force depending on part geometry and thickness of a workpiece. A material is pushed in transverse direction in the zone. An independent
claim is also included for a device for producing a stamping part with a smooth and enlarged functional surface.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen von Stanzteilen mit weitgehend glatter und vergrößerter Funktionsfläche,
insbesondere eines Werkstücks durch Feinschneiden und/oder Umformen aus einem Bandstreifen, bei dem der Bandstreifen (10) zwischen
einem aus einem Schneidstempel (5), einer Führungsplatte (4) für den Schneidstempel und einem Ausstoßer zusammengesetzte Oberteil
und einem aus Schneidplatte (7), Auswerfer (9) und einem Innenformstempel (8), einer an der Schneidplatte angeordneten Ringzacke (3)
bestehenden Unterteil beim Schließen eingespannt und in der Schneidzone ein Trennen durch Scheren bei hoher Druckspannung erzwungen
wird, wobei zuvor die Ringzacke (3) in den Bandstreifen (10) eingepresst und eine Druckspannung auf den zu schneidenden Bandstreifen
ausgeübt wird. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Einrisse an Schnitt- und Funktionsflächen van Feinschneidteilen durch eine gezielte
Steuerung des Spannungszustandes in der Schneidzone zu vermeiden und gleichzeitig das Feinschneiden von dickeren Teilen mit höherer
Prozesssicherheit und geringem Kanteneinzug wirtschaftlich und effektiv zu ermöglichen. Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, dass vom Beginn bis
zum Abschluss des Schneidvorgangs der Spannungszustand in der Schneidzone auf eine lageorientierte Druckspannung durch ein zusätzliches,
dem Hauptschneidstempel geringfügig nacheilendes Nachdrücken von Material in etwa zur Schneidrichtung querliegenden Richtung mittels eines
parallel zur Schneidlinie zwischen Schneidstempel (5) und Schneidplatte (7) wirkenden Werkzeugelements (13) mit geregelter Kraft in Abhängigkeit
der Teilegeometrie und der Dicke des Werkstücks eingestellt wird.
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